
证券代码： 002903 证券简称：宇环数控

宇环数控机床股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □ 分析师会议

□ 媒体采访 √ 业绩说明会

□ 新闻发布会 □ 路演活动

□ 现场参观

□ 其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名

投资者网上提问

时间 2026年 9月 2日 （周三） 下午 14:30~17:00

地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采

用网络远程的方式召开业绩说明会

上市公司接待人

员姓名

1、副总经理、董事会秘书易欣

2、财务总监罗碧云

3、证券事务代表孙勇

投资者关系活动

主要内容介绍

1、请问管理层，2026 年上半年公司经营业绩有所承压，营

业收入及盈利水平同比出现一定波动。请问主要受到哪些因

素影响？公司下半年将采取哪些措施推动订单交付、收入增

长及盈利能力改善？

2026 年上半年业绩承压主要系受市场需求及竞争加剧的影

响，导致公司收入减少、毛利率下行。面对行业周期与市场挑战，

公司一方面将抓住 3C消费电子行业的重要周期机会，根据重要

客户的设备需求积极推进业务协同；另一方面，公司将加强供应

链管控与精细化管理来降低采购成本与制造成本；同时，公司将

持续优化费用管控，通过多种措施推动盈利能力改善。谢谢！

2、上半年消费电子行业收入占比有所变化，请问当前消费

电子领域对精密加工设备有哪些新要求？公司如何把握该

领域的后续机会？

当前消费电子行业正处于技术创新、新材料应用与制造工艺



升级的变革周期，对外观部件的精密磨抛加工提出了更高要求。

公司在消费电子精密研磨抛光领域深耕多年，具备成熟的技术积

淀与客户基础。公司正积极通过新产品研发与送样测试，参与下

游核心客户的工艺开发及产品验证，及时响应客户产品升级迭代

带来的新设备需求。谢谢！

3、SiC 碳化硅设备：现在是仅样机，还是已经小批量供货？

有没有头部衬底厂商的批量订单意向？客户验证大概还要

多久？光伏切片设备：硅片厂资本开支是否回暖，新订单情

况如何？2026 下半年经营展望，亏损是否有望收窄？

公司磨床产品在半导体领域的应用研发，涉及多道加工工序

及多类基础材料；其中，在碳化硅加工设备领域，公司产品可应

用于晶锭端面磨削、外圆磨削、参考边磨削等工序。目前，适配

蓝宝石、碳化硅等半导体材料加工的磨抛设备已实现销售。2026

年上半年公司产品在半导体方面的收入占比较小，对公司业绩的

影响程度较小，请投资者谨慎决策，注意投资风险。2026 年下

半年，公司将积极把握行业市场机遇，努力改善经营业绩，具体

经营情况请查阅公司定期报告。谢谢！

附件清单（如有）


